UKONCENI: TENTO NAPRAVA BUDE ZARIZENi ZLATO PODLE IPC-6012.
Tloustka je 0,50uM nad 3 - 6uM niklem.

MEZINARODN| DESKY MESICU MINIMUM .025 AVG, .020 MIN. DOLU NESMi BYT PLUSOVA

Baleni s bezbarvou prihlednou bublinkovou félii, 25 PCS / sééek, viozte desikant do boku, viozte ukazatel

vlhkosti na horni stranu
Struktura vrstev
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Definice vrstvy:

.GTP - Top Solder Paste
.GTO - Top Silkscreen
.GTS - Top Soldermask
.GTL - Nejvyssi vrstva

* X Xk X ¥

.GCMT - nejvyssi maska pro konformni povlak

*.G2L - Vnitrni signalni vrstva 1

* .G3L - Vnitrni signalni vrstva 2

.GBL - Spodni vrstva
.GBS - Bottom Soldermask
.GBO - dno Silkscreen
.GBP - Spodni pajka

.GCMB - Maska pro konformni kryci vrstvu v dolni ¢asti
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Dodavatel desek plodnych spoj, design PCB v Ciné


https://www.o-leading.com/cz/news/Printed-circuit-board-supplier-china-Pcb-design-company.html

